
國立中興大學跨領域學分學程課程規劃 

一、 學分學程名稱： 

跨領域學分學程學制(擇一勾選) 

□研究生跨領域學分學程 
(中文名稱) 

(英文名稱) 

■大學部跨領域學分學程 

(中文名稱) 半導體元件整合學分學程 

(英文名稱) Program of Semiconductor Device Integration 

(所屬微學分學程中文名稱) 半導體元件整合微學分學

程 

(所屬微學分學程英文名稱) Micro Program of 

Semiconductor Device Integration 

□大學部單獨設置微學分學程 
(微學分學程中文名稱) 

(微學分學程英文名稱) 

二、 合作開設單位：物理學系、材料科學與工程學系、化學工程學系、機械 

              工程學系、電機資訊學院學士班 

三、召集人：莊家峰             代理人：汪芳興 

  電 話： 04-22840688 ext 266   E-MAIL：cfjuang@nchu.edu.tw 

  負責單位：電機工程學系 

四、開設目的： 

半導體相關產業在產官學多年的經營下，已然成為臺灣工業實力的中堅

力量。本校長年以來已培養許多高科技產業尖兵。為了培育更多半導體

產業人才，故推出本學程。對於有志於半導體產業的學子，能夠在自己

的專業領域外習得相關訓練，不只更加深了解產業發展，也能在求職過

程獲得企業青睞，實為對自己最好的人生投資。 

五、課程規劃：如附件 

六、修習對象：全校學生 

七、師資來源：本校專兼任教師 

八、經費來源：依當年度經費而定 

九、繳費規定：依學校規定 

十、修課規定： 



【大學部跨領域學分學程】：修習本學程之學生必須完成基礎科目3學分

之要求，二大領域課程每項領域必須任選至少6學分，至少6學分不屬於

學生主修、輔系、其他主修學程應修之課程，合計修習須達15學分，方

授予「半導體元件整合學分學程」之證書。 

【微學分學程】：必須完成基礎科目3學分，二大領域課程每項領域必須

任選至少3學分，至少4學分不屬於學生主修、輔系、其他主修學程應修

之課程，合計修習須達9學分，方授予「半導體元件整合微學分學程」之

證書。 
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